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IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH

Graphit Flachdichtung aus SIGRAFLEX® UNIVERSAL
mit Innenbordel (IDT-Bezeichnung: WS 3862-1B, FD10)

Vielseitig einsetzbare, impréagnierte, SpieBblech verstarkte Flachdichtung im Rohrleitungs-
sektor, die sich in den letzten Jahren in der Chemieindustrie als Standarddichtung bewahrt hat.

Durch den Innenbdrdel werden die Betriebssicherheit und die Wirtschaftlichkeit erhoht sowie

Medienverunreinigungen verhindert.

Aufbau

Graphit Oberflachenimprégnierung
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Innenbdrdel aus 1.4571; Dicke 0,15 mm
andere Bordelwerkstoffe auf Anfrage

SpieBblech (s=0,10 mm/1.4401)

Einsatzgrenzen
m Betriebsdruck : max. 160 bar
m Betriebstemperatur : -200 °C bis 550 °C "

" ab 450 °C bitte Riicksprache mit dem Hersteller.

Dichtungskennwerte pin 28090 (Dicke = 2 mm)

Oyyos: 28 N/mm2
Oyo: 200 N/mm2
Ogo 300°C - 160 N/mm?
mDIN 2505 . 1 ’3

Dichtungskennwerte nach EN 13555 siehe auch Dichtungsdatenbank FH Miinster www.gasketdata.org

Freigaben
m Ausblassicherheit (TUV; gepriift mit 2,5-fachem Nenndruck)

m BAM Freigabe fiir Sauerstoff gasformig (200 °C/130 bar) und Sauerstoff flissig

m BAM Freigabe fiir Ethylenoxid / Propylenoxid
= DVGW
m Fire Safe nach British Standard 7655

Werk Kupferring Werk Essen

Gewerbering 6, D-09456 Annaberg-Buchholz AdlerstraBe 18, D-45307 Essen

Postfach 10 01 52, D-09441 Annaberg-Buchholz Postfach 13 02 70, D- 45292 Essen

Tel.: (03733) 505-0, Fax: (03733) 505101 Tel.: (0201) 85511-0, Fax: (0201) 8553555
E-Mail: annaberg@idt-dichtungen.de E-Mail: essen@idt-dichtungen.de

Internet: www.idt-dichtungen.de Internet: www.idt-dichtungen.de

Werk Kirchheim

LiebigstraBe 5, D-85551 Kirchheim
Postfach 13 29, D-85543 Kirchheim

Tel.: (089) 991883-0, Fax: (089) 9043967
E-Mail: kirchheim@idt-dichtungen.de
Internet: www.idt-dichtungen.de
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